附件1：

2021中国电子学会集成电路奖学金推荐系统用户申请表

	学校名称
	

	院系名称
	

	院系概况
	主要对院系设置等进行简要描述，应包括教师数量和学生数量，字数300字左右。


	联络人
	
	职务
	

	手机号
	
	邮箱
	

	                                学校盖章：
                                 学校负责人签字：
2021年  月  日


注：申请表签字盖章后扫描发送至联系邮箱。原件随推荐材料寄送。
